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(57)摘要

本实用新型公开了一种手机散热器，其包括

风扇、外壳、导热底盖、半导体制冷器、散热铝块、

导热胶垫、吸盘、线路板、连接器和指示灯。在使

用时，通过吸盘能快速吸附定位在手机的背面，

而且通过导热胶垫能充分填充导热底盖与手机

背面之间的配合间隙，提升导热底盖与手机背面

的贴合效果，配合紧密，热传导效果好；半导体制

冷器能迅速吸走依次通过导热胶垫和导热底盖

传导过来的手机热量，产生热量交换，从而可使

手机达到快速降温的目的，确保手机正常运行；

在持续热量交换的过程中，半导体制冷器所产生

的热量能迅速扩至散热铝块散发掉，同时配合风

扇的主动散热方式，进一步加快了散热铝块的散

热速度，散热效果好。
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1.一种手机散热器，其包括风扇，其特征在于，其还包括外壳、导热底盖、半导体制冷

器、散热铝块、导热胶垫和吸盘，所述外壳的底面具有开口，所述散热铝块的上表面上设有

分布有高散热片组和低散片组，该低散片组的上面形成用来与所述风扇的外形轮廓相适配

的凹位，所述散热铝块通过第一螺丝安装在外壳内，且将风扇定位固定在所述凹位上，所述

外壳的顶面对应风扇位置设有顶面通风孔，该外壳的侧壁上设有侧面通风孔，所述散热铝

块的底面上至少设置有两个限位块，两个限位块之间形成用来放置半导体制冷器的容置

腔，所述导热底盖的通过第二螺丝固定在限位块上，且将所述半导体制冷器定位在所述容

置腔上，并将所述外壳的开口封闭，所述导热胶垫设置在导热底盖的底面，所述吸盘设置在

导热底盖的周缘位置。

2.根据权利要求1所述的手机散热器，其特征在于，其还包括线路板、连接器和指示灯，

所述线路板固定在所述外壳内，所述连接器和指示灯固定在该线路板上，所述连接器分别

与所述指示灯、风扇和半导体制冷器相连接，所述外壳上设有让连接器外露的插口和让指

示灯外露的显示口。

3.根据权利要求2所述的手机散热器，其特征在于，所述线路板的两端设有安装孔。

4.根据权利要求1所述的手机散热器，其特征在于，所述限位块为六角铜柱，该六角铜

柱的上端铆接在散热铝块上，该六角铜柱的下端面上设有螺纹孔。

5.根据权利要求1或4所述的手机散热器，其特征在于，所述第一螺丝的头部对半导体

制冷器的左右两侧位置进行限位，所述限位块对半导体制冷器的前后位置进行限位。

6.根据权利要求1所述的手机散热器，其特征在于，所述侧面通风孔呈长条状。

7.根据权利要求1所述的手机散热器，其特征在于，所述导热底盖为铝板。

8.根据权利要求1或7所述的手机散热器，其特征在于，所述导热底盖的外形轮廓为方

形，所述吸盘的数量为四个，分别位于所述导热底盖的四个角部位置。

9.根据权利要求7所述的手机散热器，其特征在于，所述导热胶垫的角部设有弧形避空

位。

10.根据权利要求1所述的手机散热器，其特征在于，所述半导体制冷器的下表面为制

冷面，紧贴在导热底盖的上表面；该半导体制冷器的上表面为发热面，紧贴在散热铝块的下

表面。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 210868559 U

2



手机散热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及手机配件技术，特别涉及一种手机散热器。

背景技术

[0002] 随着智能手机的兴起，芯片的主频越来越高，尤其是游戏手机对运行速度的要求，

这样会产生大量的热量，如果热量不能够及时散热，热源部位热感强烈，手机发热不仅影响

舒适感，发热还会影响手机性能和运行速度，还会烧坏硬件。手机运行时，电池输出电流，通

过各个部件时都会产生热量，机器运行产生的热量主要通过背部导出。手机产生热量的主

要部件是CPU、电板及电池等，手机过热的原因主要有三方面：一是部件电阻过大；二是导热

不充分，散热不合理，导致热量在手机内部聚集，使得手机某一部位过热；三是CPU长时间运

行，功率增加。这些部件产生的热量由散热片导入到热容量大的夹层中，然后通过手机外壳

和散热孔散出，因此我们在使用手机时会感觉到手机背部发热，握持手机时感觉不舒适，严

重影响手机性能，运行速度明显变慢，严重时会有手机死机，电池爆炸等问题，从而影响到

手机的寿命。

实用新型内容

[0003] 针对上述不足，本实用新型目的在于提供一种结构设计巧妙、合理，散热效果好的

手机散热器。

[0004] 本实用新型为实现上述目的，所提供的技术方案是：一种手机散热器，其包括风

扇、外壳、导热底盖、半导体制冷器、散热铝块、导热胶垫和吸盘，所述外壳的底面具有开口，

所述散热铝块的上表面上设有分布有高散热片组和低散片组，该低散片组的上面形成用来

与所述风扇的外形轮廓相适配的凹位，所述散热铝块通过第一螺丝安装在外壳内，且将风

扇定位固定在所述凹位上，所述外壳的顶面对应风扇位置设有顶面通风孔，该外壳的侧壁

上设有侧面通风孔，所述散热铝块的底面上至少设置有两个限位块，两个限位块之间形成

用来放置半导体制冷器的容置腔，所述导热底盖的通过第二螺丝固定在限位块上，且将所

述半导体制冷器定位在所述容置腔上，并将所述外壳的开口封闭，所述导热胶垫设置在导

热底盖的底面，所述吸盘设置在导热底盖的周缘位置。

[0005] 作为本实用新型的一种改进，其还包括线路板、连接器和指示灯，所述线路板固定

在所述外壳内，所述连接器和指示灯固定在该线路板上，所述连接器分别与所述指示灯、风

扇和半导体制冷器相连接，所述外壳上设有让连接器外露的插口和让指示灯外露的显示

口。

[0006] 作为本实用新型的一种改进，所述线路板的两端设有安装孔。

[0007] 作为本实用新型的一种改进，所述限位块为六角铜柱，该六角铜柱的上端铆接在

散热铝块上，该六角铜柱的下端面上设有螺纹孔。

[0008] 作为本实用新型的一种改进，所述第一螺丝的头部对半导体制冷器的左右两侧位

置进行限位，所述限位块对半导体制冷器的前后位置进行限位。
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[0009] 作为本实用新型的一种改进，所述侧面通风孔呈长条状。

[0010] 作为本实用新型的一种改进，所述导热底盖为铝板。

[0011] 作为本实用新型的一种改进，所述导热底盖的外形轮廓为方形，所述吸盘的数量

为四个，分别位于所述导热底盖的四个角部位置。

[0012] 作为本实用新型的一种改进，所述导热胶垫的角部设有弧形避空位。

[0013] 作为本实用新型的一种改进，所述半导体制冷器的下表面为制冷面，紧贴在导热

底盖的上表面；该半导体制冷器的上表面为发热面，紧贴在散热铝块的下表面。

[0014] 本实用新型的有益效果为：本实用新型结构设计巧妙、合理，在使用时，通过吸盘

能快速吸附定位在手机的背面，而且通过导热胶垫能充分填充导热底盖与手机背面之间的

配合间隙，提升导热底盖与手机背面的贴合效果，配合紧密，热传导效果好；半导体制冷器

能迅速吸走依次通过导热胶垫和导热底盖传导过来的手机热量，产生热量交换，从而可使

手机达到快速降温的目的，确保手机正常运行；在持续热量交换的过程中，半导体制冷器所

产生的热量能迅速扩至散热铝块散发掉，同时配合风扇的主动散热方式，进一步加快了散

热铝块的散热速度，散热效果好。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的立体结构示意图。

[0016] 图2是本实用新型的分解结构示意图一。

[0017] 图3是本实用新型的分解结构示意图二。

具体实施方式

[0018] 实施例：参见图1、图2和图3，本实施例提供一种手机散热器，其包括风扇1、外壳2、

导热底盖3、半导体制冷器4、散热铝块5、导热胶垫6、吸盘7、线路板8、连接器9和指示灯10。

本实施例中，所述导热底盖3优选为铝板，其它实施例中，该导热底盖3也可以为铜板或其它

导热效率高的板体。所述连接器9可以为Mini-USB、Micro  USB或Type-C等具有连接功能的

接头。

[0019] 所述外壳2的底面具有开口23。所述散热铝块5的上表面上设有分布有高散热片组

51和低散片组52，该低散片组52的上面形成用来与所述风扇1的外形轮廓相适配的凹位53，

所述散热铝块5通过第一螺丝安装在外壳2内，通过散热铝块5与外壳2内壁之间的夹持力实

现将风扇1定位固定在所述凹位53上。通过凹位53来设置风扇1，配合紧凑，减少占用空间，

减薄厚度，提升使用便利性。较佳的，风扇1的四个角部设有通孔，第一螺丝穿过该通孔再拧

入外壳2，更能提升风扇1的固定稳定性。

[0020] 所述外壳2的顶面对应风扇1位置设有顶面通风孔21，该外壳2的侧壁上设有侧面

通风孔22，本实施例中，所述侧面通风孔22呈长条状，其它实施例中，该侧面通风孔22也可

以呈网孔状等。

[0021] 所述散热铝块5的底面上至少设置有两个限位块54，两个限位块54之间形成用来

放置半导体制冷器4的容置腔，本实施例中，所述限位块54为六角铜柱，该六角铜柱的上端

铆接在散热铝块5上，该六角铜柱的下端面上设有螺纹孔。其它实施例中，该限位块54也可

以为凸台，该凸台的表面上设有螺纹孔。
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[0022] 所述导热底盖3的通过第二螺丝固定在限位块54上，且将所述半导体制冷器4定位

在所述容置腔上，并将所述外壳2的开口23封闭。具体的，所述半导体制冷器4的下表面为制

冷面，紧贴在导热底盖3的上表面；该半导体制冷器4的上表面为发热面，紧贴在散热铝块5

的下表面。较佳的，利用所述第一螺丝的头部对半导体制冷器4的左右两侧位置进行限位，

利用所述限位块54对半导体制冷器4的前后位置进行限位，定位效果好。

[0023] 所述导热胶垫6设置在导热底盖3的底面，所述吸盘7设置在导热底盖3的周缘位

置。具体的，所述导热底盖3的外形轮廓为方形，所述吸盘7的数量为四个，分别位于所述导

热底盖3的四个角部位置。所述导热胶垫6优选为导热硅胶垫，其布满导热底盖3的底面，其

中该导热胶垫6的角部设有弧形避空位61，避免对吸盘7和对导热底盖3上用来安装吸盘7的

开孔进行干涉阻挡。

[0024] 所述线路板8的两端设有安装孔，通过螺丝穿过安装孔固定在所述外壳2内，所述

连接器9和指示灯10固定在该线路板8上，所述连接器9分别与所述指示灯10、风扇1和半导

体制冷器4相连接，所述外壳2上设有让连接器9外露的插口24和让指示灯10外露的显示口

25。

[0025] 在使用时，本实用新型手机散热器通过吸盘7能快速吸附定位在手机的背面，通过

导热胶垫6能充分填充导热底盖3与手机背面之间的配合间隙，提升导热底盖3与手机背面

的贴合效果，配合紧密。将电源插头与连接器9相连接，实现提供电源的目的。接通电源后，

指示灯10亮起、风扇1旋转和半导体制冷器4开始制冷，通过半导体制冷器4能迅速吸走依次

通过导热胶垫6和导热底盖3传导过来的手机热量，产生热量交换，从而可使手机达到快速

降温的目的，确保手机正常运行；在持续热量交换的过程中，半导体制冷器4所产生的热量

能迅速扩至散热铝块5散发掉，同时配合风扇1的主动散热方式，有效加快了散热铝块5的散

热速度，散热效果好。

[0026] 根据上述说明书的揭示和教导，本实用新型所属领域的技术人员还可以对上述实

施方式进行变更和修改。因此，本实用新型并不局限于上面揭示和描述的具体实施方式，对

本实用新型的一些修改和变更也应当落入本实用新型的权利要求的保护范围内。此外，尽

管本说明书中使用了一些特定的术语，但这些术语只是为了方便说明，并不对本实用新型

构成任何限制，采用与其相同或相似的其它散热器，均在本实用新型保护范围内。

说　明　书 3/3 页

5

CN 210868559 U

5



图1
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图3
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